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Made in Germany

» SO MUSS LASER - FIT FUR DIE ZUKUNFT.«

Seit 2012 konzentriert sich SWS Laser auf die Entwicklung, Produktion und den Vertrieb

von OEM-Laser-Bearbeitungssystemen fiir den industriellen Einsatz. Wir stellen hichste

Anspriiche an uns in Sachen Qualitat, Dynamik und Flexibilitat.

Das beginnt beim Ausarbeiten neuer Ideen in zukunftsweisende Produkte und setzt sich
fort iiber die Verwendung von hochwertigen Strahlquellen und Komponenten namhafter
Hersteller bis hin zum Dialog mit unseren Kunden.

» PUNKT.GENAU ARBEITEN ISTUNSER MARKENZEICHEN «

Fiinf Jahre Entwicklungszeit sind der Griindung der SWS Laser GmbH vorausgegangen,
um das SWS Laser-Produktangebot optimal auf den Markt auszurichten.

Den Anfang machten Laser-Schneid-Systeme zum Anguss-Trennen von Kunststoff-Spritzgussteilen.
Darauf folgten Laserbearbeitungs-Systeme mit 2-Achs Ablenksystemen zum Markieren, SchweiBen
und Schneiden. 2014 gab es hierfiir den Bayerischen Innovationspreis.

Sein umfassendes Knowhow schpft der Firmengriinder, Sven Wollstadt, aus Giber 30 Jahren
Erfahrung in der Entwicklung, Produktion und Kundenbetreuung von Lasersystemen.
Gemeinsam mit seinem starken Team entstehen auf dieser Basis prazise Laser-Produkte,
punkt.genau auf die Kunden maBgeschneidert.

» 3 HOCH 3 - DIE LEISTUNGSSTARKE COMPACT SERIE
FUR KNIFFLIGE EINBAUSITUATIONEN «

Die neue Compact Serie von SWS Laser GmbH ist eine professionelle Losung fiir alle Anwender,
die effiziente und zuverlassige Laser-Werkzeuge in der industriellen Produktion benétigen.
Das Konzept der 33 Matrix eroffnet vielfaltige Moglichkeiten:

e 3verschiedene Lasertypen lassen sich mit
e 3verschiedenen Prozesskdpfen ausstatten und in
e 3unterschiedlichen Positionen in lhre Produktion integrieren.

SWS Laser schickt hiermit ein Produktpaket mit exzellenter Strahlqualitat auf den Markt:

3 verschiedene Strahlquellen - C02-Laser, Diodenlaser und Faserlaser - werden je nach Einsatz-
zweck, mit 3 verschiedenen Prozesskdpfen fiir - Schneiden, Scannen oder SchweiBen - kombiniert.
Mit 3 unterschiedlichen Bauformen - vertikal, horizontal Iangs und horizontal quer - sind die
Systeme flexibel integrierbar in jede Produktionssituation. Diese 3 Gruppen mit 3x3 Untergruppen
bilden die 33 Matrix - ein Modulbaukasten, mit hdchstem Kundennutzen.

» GERUSTET FUR INDUSTRIE 4.0 «

Alle Systeme der Compact Serie sind perfekt geriistet fiir die Infrastruktur des Industriestandard 4.0
und einheitlich mit den 3 Standard Schnittstellen - EtherNet, EtherCat, ProfiNet ausgestattet.
Deren Netzwerkprotokolle sind allesamt OPC-UA kompatibel, um optimal in der aktuellen
Netzwerktechnik zu kommunizieren. Alternativ kann die Compact Serie auch iiber die digitale
110 (Input/Output) Schnittstelle angebunden werden.
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33 MATRIX

CLC|DLC|FLC
X-Orientierung
Cutting
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Cutting

CLC|DLC|FLC
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Scanning
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LASER @ PROZESS
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_LO?-LASER

EINSATZGEBIETE SYSTEMMERKMALE
Schneiden Industriestandard 4.0

Ritzen B Hochwertige Komponenten
Markieren Erc] Kompakter, modularer Aufbau

Perforieren - Geringer Energieverbrauch

|
-
W)rem'erung
Cutting
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Scanning
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LASERSPEZIFIKATIONEN

Produkt

CLC-30 CLC-40 CLC-60 CLC-80 CLC-100
Zentrale Wellenlénge 10.600 nm
Strahlqualitat M2 <12
Leistung in W 30 40 60 80 100
CW Mode . . . B o
Polarization horizontal vertical
Rise Time in pisec <100 <75
Kiihlung (Luft) ° . . .
Kiihlung (Wasser) . o °
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Scanner vi30/40 ti60/100 Festoptik vi30/40 ti60/100
Brennweite | FeldgroBe SpotgroBe bei Aufweitung Brennweite SpotgroBe bei Aufweitung
3fach 5fach 3fach 5fach 3fach 5fach 3fach 5fach
F-150 100x100 300 pum 170 pm 350 pum 210 pm F-2,5 120 pm 80 pm 130 pm 80 pm
F-200 135x135 380 um 230 pm 460 um 300 um F-375 170 pm 110 pm 190 pm 120 pm
F-250 180x180 500 pum 300 um 600 um 360 um F-5 240 pum 150 pm 260 pum 150 pm
°
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__DIODENLASER

EINSATZGEBIETE SYSTEMMERKMALE
SchweiBen von Kunststoffen Industriestandard 4.0
Oberflachenmodifikation Hochwertige Komponenten
Harten Kompakter, modularer Aufbau
Loten Pilotlaser inklusive

CW oder modulierender Betrieb
Niedrige Unterhaltskosten

Welding

LASER OEOEG PROZESS

ORIENTIERUNG @ OPTIONEN
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LASERSPEZIFIKATIONEN

Produkt

Zentrale Wellenlénge in nm
Leistung in W

Polarisation

Pulsrate in kHz

Operation Mode

Pilotlaser

Kiihlung (Luft)

Kiihlung (Wasser)

MODELL
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380

825

174

PROZESSSPEZIFIKATION

Scanner
Brennweite FeldgroBe
F-100 50x50
F-160 90x90
F-250 160x160

DLC-100-IP
980
100
Random
50
CW/Moduliert
L]
180
e
_aeaa 8
S
~
\
=
X g
7\
H—H
Festoptik
SpotgroBe Brennweite
800 pum F-100
1200 um F-200
2000 um

DLC-200-1P

200

/I

111

SpotgroBe
800 pm
1.500 pum
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EINSATZGEBIETE

Beschriften
Gravieren
Feinschneiden
Abtragen
Strukturieren
Trimmen
FeinschweiBen
Polieren
Reinigen
Bohren

LEISTUNG INW (20)  (30) (40
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SYSTEMMERKMALE

Industriestandard 4.0
Hochwertige Komponenten
Kompakter, modularer Aufbau
Einfach zu integrieren
Geringer Energieverbrauch
Hohe Flexibilitat durch
variable Pulsdauer

Bis zu 20kW Spitzenleistung
Hohe Pulsrate bis zu TMHz

Z-Orientierung
Cutting

Z-Orientierung

. / \ Scanning
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PROZESS

OPTIONEN

ONONONONCRT




LASERSPEZIFIKATIONEN

Produkt FLC-20-RM FLC-20-EP FLC-50-RM FLC-50-EP FLC-70-EP FLC-100-EP
Zentrale Wellenlénge 1.064 nm
Strahlqualitét M2 <1.6
Leistung in W 20 50 70 100
e : . : . . .
Pulsrate in kHz 1-500 1-1000 1-500 1-1000 1-1000 1-1000
CW Mode J o J J
Pilotlaser J . o o J J
Kihlung (Luft) . . . . .
Kiihlung (Wasser) .
MODELL
-
{Or
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30 80
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PROZESSSPEZIFIKATION
Scanner Festoptik
Brennweite FeldgroBe SpotgroBe bei Kollimator Brennweite SpotgroBe bei Kollimator
50 75 100 50 75 100
F-100 60x60 40 pm 30pm 20pm F-60 25 pm 17 pm 13 pm
F-160 100x100 70 pm 45 pm 35pm F-100 40 pm 30 pm 20pm
F-250 180x180 100 pm 70 pm 55 pum F-150 65pm 40 pm 30pm
F-330 215x215 140 pm 95 pm 70 pm
F-420 280x280 180 pm 120 pm 90 pm
°
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__FACISHEET

COZ2-LASER
Typ Le.istung P‘ulsrate Pu!slﬁnge Anzahl \_{ariabler CW Mode Max. M?d' Range Kiihlung  Kiihlung M2 Pilotlaser
inW in kHz inns Pulslingen CWin kHz Luft Wasser

CLC-30-... 30 - - - o <100 o - 1.2 o
CLC-40-... 40 - - - o <100 o - 1.2 o
CLC-60-... 60 - - - . <100 . . 1,2 o
CLC-80-... 80 - - - . <100 o 3 1.2 o
CLC-100-... 100 - - - . <100 - . 1.2 o

DIODENLASER

Leistung  Pulsrate  Pulslinge  Anzahlvariabler = CW Mode Max.Mod.Range Kiihlung Kiihlung M2 Pilotlaser

Typ inW in kHz inns Pulslingen CWin kHz Luft Wasser

DLC-100-... 100 - - - . <50 o - FlatTop [}

DLC-200-... w0 - : e <0 e e Halp | o

FASERLASER

Typ Le.istung P‘ulsrate Pu!slﬁnge Anzahl \_{ariabler CW Mode Max. M9d. Range Kiihlung  Kiihlung M2 Pilotlaser
inW in kHz inns Pulslingen CWin kHz Luft Wasser

FLC-20-RM.-... 20 1-500 26-250 2 - - . - 1,6 .

FLC-20-EP-... 20 1-1000 3-500 40 ° 1-100 o - 1,6 °

FLC-50-RM-... 50 1-500 26-250 2 - - o - 1,6 .

FLC-50-EP-... 50 1-1000 6-500 38 ° 1-100 o - 1,6 .

FLC-70-EP-... 70 1-1000 9-500 37 ° 1-100 o - 1,6 .

FLC-100-EP-... 100 1-1000 12-500 32 . 1-100 - . 1,6 .

- Kombination nicht verfiighar e Standard O Option




CUTTING

Anwendung Druck max. in bar Brennweite
.. | 12 50
..F-60
...F-100
..F-150
...F-200
WELDING
Anwendung Prozessgas Brennweite
W | . LF100
..F-200
SCANNING N
&
Anwendung Scangeschwindigkeit ~ Positionsauflosung Brennweite
..C10-.. 16 mis 16 bit .F100
o Clh 14mis 16 bit 160
10-... 12mis 20 bit 250
4 5mls 20 bit ..F-330
BT 30 mls 20 bit F420
BEISPIEL - KONFIGURATION
Lasertyp Prozesstyp Brennweite
FLC-100-EP-... | 14 F160

COMPACT SERIES ———
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e SWS-Laser Solutions GmbH

Wildmoos 3b
82266 Inning

info@swslaser.de
www.swslaser.de

Zentrale
+49 8143 9997920

Vertrieb
+49 8153 9997922

Partner fiir Musterfertigung

prozessfabrik BERGER GmbH
Bayernwerk 6
92421 Schwandorf

vertrieb@Prozessfabrik-berger.de
www.prozessfabrik-berger.de



